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证券代码：002131    证券简称：利欧股份  公告编号：2020-098 

 

利欧集团股份有限公司 

关于对外投资设立 IGBT 项目合资公司的进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

一、对外投资概述 

利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”）及全资子公司福

建平潭元初投资有限公司（以下简称“平潭元初”）与上海众挺智能科技有限公

司（以下简称“众挺智能”）就 IGBT 芯片及模组生产项目以合资公司的形式开展

合作。 

合资公司拟引进的核心研发、技术及管理团队以入伙的方式进入持股平台并

通过有限合伙企业间接持有合资公司股权。平潭元初与持股平台投资设立合资公

司，其中平潭元初持股 0.01%，持股平台持股 99.99%。 

合资公司设立后，利欧股份、众挺智能分别以货币形式向合资公司增资，其

中，利欧股份出资人民币 5,100 万元，众挺智能出资人民币 2,900万元。增资完

成后，利欧股份持股占合资公司注册资本的 51%；众挺智能持股占合资公司注册

资本的 29%；平潭元初与持股平台合计持股占合资公司注册资本的 20%。 

有关内容详见公司于 2020 年 8月 12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关

于对外投资设立 IGBT 项目合资公司的公告》（公告编号:2020-086）。 

二、对外投资进展情况 

近日，合资公司已完成相应的工商登记手续，并于 2020 年 11月 9日取得了

营业执照。相关的工商登记信息如下： 

1、公司名称：上海狮门半导体有限公司 

2、注册资本：人民币 1000 万元。 
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3、成立日期：2020 年 9 月 23日 

4、法定代表人：王相荣 

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 

6、统一社会信用代码：91310117MA1J4LXU0D 

7、住所：上海市松江区中辰路 299 号 1幢 617室 

8、经营范围：一般项目：半导体器件专用设备、半导体分立器件、半导体

电子元器件、集成电路及电子零部件、电子专用材料制造、设计、研发及销售，

软件开发，软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物

或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 

9、合资公司股东情况： 

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占注册资本的比例 

1 
利欧集团股份有限

公司 
510 51% 

2 
上海众挺智能科技

有限公司 
290 29% 

3 

福建平潭瑞辰投资

咨询合伙企业(有限

合伙) 

199.98 19.998% 

4 
福建平潭元初投资

有限公司 
0.02 0.002% 

合计 1,000 100% 

利欧股份出资人民币 5,100 万元认缴合资公司 510 万元出资额（对应合资公

司注册资本总额的 51%），其中 510 万元计入实收资本，超出实收资本部分的其

余 4,590 万元作为出资溢价计入资本公积； 

众挺智能出资人民币 2,900万元认缴合资公司 290 万元出资额（对应合资公

司注册资本总额的 29%），其中 290 万元计入实收资本，超出实收资本部分的其

余 2,610 万元作为出资溢价计入资本公积。 

福建平潭元初投资有限公司持有的合资公司股权将全部转让给持股平台福

建平潭瑞辰投资咨询合伙企业(有限合伙)。转让完成后，福建平潭瑞辰投资咨询

合伙企业(有限合伙)持有合资公司 20%的股权。 
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公司将持续关注合资公司的经营状况及相关事项进展，并及时履行信息披露

义务，敬请投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

利欧集团股份有限公司董事会 

2020年 11 月 10 日 


